
Fil à souder Sn99Ag0,3Cu0,7, 0,75 mm, C3+, sans plomb, 500
g

Ce fil à souder de Tamura Elsold a été développé pour des applications professionnelles
dans la fabrication électronique, le domaine de l'entretien ainsi que pour les soudures de
réparation exigeantes. L'alliage sans plomb Sn99Ag0,3Cu0,7 (SAC0307) offre une
excellente soudabilité, une grande fiabilité et des connexions électriques stables. Grâce à
son diamètre de 0,75 mm, ce fil à souder est particulièrement adapté aux travaux de
soudure manuelle de précision et aux assemblages électroniques fins.

Le flux sans halogène C3+ assure un mouillage optimal des points de soudure et permet
d’obtenir des résultats de soudure propres et reproductibles. Les résidus de flux sont
conçus pour être « no-clean », ce qui évite souvent un nettoyage supplémentaire. La
technologie MA-S micro-alliée augmente en outre la résistance à l’oxydation et améliore la
fiabilité du processus lors de travaux de soudure prolongés.
• Alliage : Sn99Ag0,3Cu0,7 (SAC0307)
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• Diamètre du fil : 0,75 mm
• Type de flux : C3+
• Teneur en flux : 3,5 %
• Classe de flux : ROL0 / F-SW32 / 1.1.3
• Flux sans halogène
• Version sans plomb
• Micro-alliage MA-S pour une résistance accrue à l'oxydation
• Poids de la bobine : 500 g

Numéro d'article WL93259

Modèle Flussmitteltyp C3+ (bleifrei)

Fabricant TAMURA ELSOLD

Numéro d'article du fabricant RÖLOT6138

Données du fabricant du GPSR TAMURA DEUTSCHLAND GmbH
Hüttenstraße 1
DE-38871 Ilsenburg
www.tamura-elsold.de

Unité de vente 1 rouleau

Unité de contenu 1 Rouleaux

Unité de contenu détaillée 500 g

Batterie incluse non

Classe de flux 1.1.3, F-SW32, ROL0

Alliage Sn99Ag0,3Cu0,7

Type de flux C3+

Contenu du flux 3,5 %

Classification • ROL0
• 1.1.3
• F-SW32

Diamètre du fil 0,75 mm

Alliage Sn99Ag0,3Cu0,7

Sans plomb/contenant du plomb sans plomb

Conforme aux normes ESD non
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